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Registro 8-11554

Identificación

Institución
Museo Arqueológico de La Serena

Número de registro
8-11554

Nº de inventario
15555

Clasificación
Antropología, Arqueología y Etnografía - Textil, Vestuario y Adornos

Colección
Provincia del Choapa

Objeto
Tembetá
Dimensiones
Largo 20.29 Milímetros - Ancho 8.54 Milímetros - Diámetro máximo 5.83
Milímetros - Diámetro mínimo 5.41 Milímetros - Peso 1.3 Gramos
Técnica / Material
Pulido - Piedra
Ubicación
En depósito - Universidad de Chile

Descripción
Objeto ornamental de uso personal elaborado en piedra talcosa de color
blanco con vetillas grises, de forma cilíndrica. Presenta dos apéndices de
sujeción laterales apenas insinuados para permitir su sujeción al labio
inferior. Debido a sus pequeñas dimensiones correspondería a una
miniatura. En la literatura del área, este tipo de adorno ha sido definido
como tembetá cilíndrico corto.

Estado de conservación
Muy bueno

Contexto

Área cultural primer nivel
Chile

Área cultural segundo nivel
Norte Chico

https://www.surdoc.cl/registro/8-11554
http://www.tesauroregional.cl/terminos/33
https://www.aatespanol.cl/terminos/300053867
https://www.aatespanol.cl/terminos/300011176
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Nombre sitio
Mau075

Localidad
Mauro

Comuna
Los Vilos

Proyecto de investigación
Proyecto Integral de Desarrollo Minera Los Pelambres

Nombre responsable
Jorge Rodríguez

Gestión

Adquisición

Forma de ingreso
Resolución CMN

Fecha de ingreso
2005

Registradores
Ariadna Cifuentes Aguilar, arqueóloga asociada MALS-UCHILE, 2015-09-29
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